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（三）诚实守信，道德品质优秀。 

（四）在校期间学习成绩优秀，社会实践、创新能力、

综合素质等方面表现突出。 

（五）当年已获得或正在申报国家级奖学金的学生，不

得重复推荐。 

（六）以学校、科研院所为单位统一推荐，不接受超额

推荐和个人自荐。不接受同一单位多渠道申请。 

（七）专业范围 

1. 集成电路科学 

2. 集成电路制造工艺 

3. 集成电路设计与 EDA技术 

4. 微纳集成系统 

5. 集成电路封装与测试 

6. 集成电路材料与装备 

壁仞专项奖学金：人工智能芯片相关的硬件设计、系统

架构及软件和算法等。 

五、结果发布与奖学金发放 

评审结果在 2021 年 5 月发布，表彰仪式将择机举行，

同期开展交流活动。 

奖学金原则上在上半年发放至学生个人账户。 

六、材料报送及要求 

申报人的主要成果、事迹和所获荣誉等，应为 2020 年 8

月 31 日以前获得，语言表述应严谨、准确，涉及数字的准

确到个位数。推荐材料不涉及国家秘密。 








